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	→内容简介

	半导体产业协会统计数据显示，2009年7月份全球半导体行业销售额增长了5.3%。7月份行业销售增长是对类似上网本以及手机等产品需求出现增长的回应。整个7月份，全球半导体销售额为182亿美元，比6月份的172亿美元有较明显回升，半导体行业似乎又将迎来雄起之日。不过尽管如此，2009年7月份半导体行业销售额与去年同期相比仍然大幅下滑了18.2%。经济危机之后，我国的半导体产业止跌回升，2008年第四季度半导体行业增长率是-20%，2009年第一季度是-34%，但是第二季度全行业回到了-20%的增长率，从低谷开始往上走。另外根据国际半导体行业协会预测，半导体行业规模回到2007年产值2500亿美金的水平，还需要两到三年时间。我国半导体行业协会的会员有600家之多，数量庞大，但是所有会员单位总销售额却只是世界排名第十的半导体公司的规模，原因在于我国半导体行业资本分散，企业弱小，利润微薄，导致研发改造缺乏资金。在危急时刻，企业要思考今后做大做强之道，进行企业重组、合并、整合规模，形成研发体系。

2009年，国务院出台了《电子信息产业调整和振兴规划》，《规划》对我国集成电路产业的发展具有重要意义。《规划》指出，政府将支持集成电路重大项目建设。该政策一定程度上可以改变我国集成电路企业科技投入能力弱和不足的局面，引导企业实现关键技术的突破，提升企业核心竞争力，增强企业开发新产品和跨越式发展能力。同时，政府还将支持国内骨干企业整合优势资源和兼并重组，这是培养具有国际竞争力大企业的重要一环。支持上下游企业合作也是《规划》所强调的重点内容，这有利于企业间的相互配套支撑和先进完整的集成电路产业链形成，更好地集聚产业链各要素的合力，推动集成电路产业平稳健康发展。《规划》内容的另一个亮点是政府将研究进一步支持软件产业和集成电路产业发展的优惠政策措施，继续保持并适当加大部分电子信息产品的退税力度，这将在一定程度上改变国外企业和产品的超国民待遇情况，提升中国企业的国际竞争力，促进国内企业开拓国际市场。此外，完善投融资环境，加大对电子信息产业的支持，扩大中小企业发债试点，这有利于国内企业获得足够的发展资金，加快其产业升级和产品结构调整，做强做大企业。《规划》的实施，对我国半导体材料产业也具有积极作用。《规划》不仅有利于半导体材料企业借助国家对重大专项的支持开发先进技术和产品，也有利于半导体材料企业与芯片制造企业间密切合作，使半导体材料的新产品能够在先进的集成电路工艺流水线上进行应用评估，更好地解决半导体材料与先进芯片制造工艺整合的问题，加快半导体材料的创新改进和进入市场的速度。

本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家发改委、国家商务部、国家工业和信息化部、国务院发展研究中心、国家海关总署、中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会、中国电子元件行业协会、中国行业研究网、国内外相关刊物杂志的基础信息以及半导体材料科研单位等公布和提供的大量资料，结合中研普华公司对半导体材料相关企业的实地调查，对我国半导体材料行业发展现状与前景、市场竞争格局与形势、赢利水平与企业发展、投资策略与风险预警、发展趋势与规划建议等进行深入研究，并重点分析了半导体材料行业的前景与风险。报告揭示了半导体材料市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。
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